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현재 Flexible 소자용 기재로 상용되고 있거나 개발검토중인 고분자필름들이 갖추어야 할 필수

조건들로 열적안정성, 치수안정성, 표면평활도, 수분 및 공기투과도 등이 있다. 하지만 고분자필

름만으로는 Flexible 소자용 기재가 갖추어야 필수조건들을 만족시키지 못하여, 본 연구에서는

이를 보완하고자 필름표면에 광감응형 소재를 이용한 코팅을 함으로써 고분자필름이 갖추어야 

할 필수조건들을 개선할 수 있었으며, 특히 표면평활도를 개선함으로써 Flexible 소자용 기재에 

안정적으로 전극을 형성할 수 있었다. 다양한 광감응형 소재를 합성∙적용하여 표면처리조건에 

따른 고분자 필름의 기초물성 변화를 관찰하였으며, 특히 열적거동 및 표면평활도 개선에 효과

가 있음을 확인하였다.  


